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Автоматическая система для 
обнаружения неисправных 
компонентов EyePoint B10
ОписаниеEyePoint B10 — настольная автоматическая система 
неразрушающего контроля для обнаружения контрафактных, 
перемаркированных или неисправных электронных 
компонентов в BGA-корпусах. EyePoint B10 сравнивает 
сигнатуры (уникальные вольт-амперные характеристики) 
каждого вывода исследуемой микросхемы с сохранёнными в 
памяти опорными данными оригинального чипа и делает 
вывод не только об исправности исследуемого чипа, но и о его 
принадлежности к одной серии или ревизии с оригинальной 
микросхемой. 

C EyePoint B10 вы получите быстрый результат! Например, все 
выводы компонента в корпусе BGA484 будут проверены за 5 
минут. Система EyePoint B10 использует летающий щуп и 
может работать c BGA-корпусами с любым существующим на 
сегодняшний день расположением и шагом выводов без 
применения ручной настройки. EyePoint B10 не нужно 
программировать: расположение всех выводов исследуемого 
BGA-чипа определит встроенный полностью автоматический 
оптический сканер, сравнение с эталонным чипом выполнит 
автоматическое ПО сигнатурного анализа. 

Для кого?Система EyePoint B10 будет полезна инженерам, 
занимающимся разработкой и/или ремонтом сложного 
электронного оборудования для ответственных применений. 
Перед запайкой вам необходимо убедиться, что BGA-
компонент исправен. Если вы не уверены, что компонент не 
был повреждён в процессе ребойлинга, поместите его в 
EyePoint B10 для сравнения, выберите соответствующий 
исправный компонент из базы EyePoint B10 и запустите 
сканирование. 

Применяемые в EyePoint B10 методы контроля не приводят к 
выходу из строя или деградации электрических параметров 
исследуемой микросхемы. 

Технические характеристики
Поддерживаемые типы корпусов: BGA, LGA, PGA, LCC, CSP.Шаг и количество выводов: 1,5 — 0,4 мм, 8 — 2500 шт.Расположение выводов: произвольное.Скорость тестирования: 100 точек в мин.Точность установки щупа: 30 мкм.Время на смену образца: 10 сек.Тестирующее напряжение: 0,8 — 3,3 В.Габариты и вес: 300×400×240 мм, 20 кг.


